
2013年研發替代役暨預聘計畫說明會

職務類別   半導體技術研發，電路設計，製程(整合)工程，設備工程，產品工程，資訊工程，品質暨可靠度

學歷科系   2013應屆畢業碩、博士學生，具兵役義務者
          電機(子)/光電/物理/材料/化學/化工/機械/資工/工工等理工相關系所

如何申請   請至 台積官網 www.tsmc.com下載
    1.研發替代役專用履歷，於2012年10月25日前寄至campus@tsmc.com，
                    並檢附大學/碩/博士成績單(附班/所排名)
    2.教授推薦書，由教授於2012年11月10日前寄至campus@tsmc.com

洽詢方式  魏宛瑩 (03)563-6688 ext. 707-2838

國立交通大學
電資大樓國際會議廳
深度座談教室:第一/第四會議室

活動流程

17:00~17:45  公司簡介
18:00~18:50  深度座談  I  (兩組同時進行)
   半導體製造/IC設計

   
19:00~19:50  深度座談  II  (兩組同時進行)
   半導體研發/太陽能&固態照明

9
26 Wed.

*申請IC設計研發替代役，請儘早投遞履歷，適合者將於九～十月優先面談


